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Rozpylany proszek miedzi
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Przedmiotem wynalazku jest rozpylany proszek
miedzi przeznaczony do wytwarzania wyrobéw. na
drodze metalurgii proszkéw.

Dotychczas rozpylany proszek miedzi posiadat
kulisty lub globularny ksztalt ziarn, wynikajgcy
z duzego napigcia powierzchniowego roztopionej
miedzi. Taki proszek posiadal zle wtasnoSci tech-
nologiczne, a zwlaszcza prasowalno$§é i spiekalno$é,
co powaznie ograniczalo jego zastosowanie do pro-
dukcji wyrobé6w metodg metalurgii proszkéw.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych wad
przez wprowadzenie do miedzi dodatké6w powierzch-
niowo aktywnych, jak cer, cyrkon, rubid, s6d, wapn
i cez, w iloSci od 0,01 do 0,5 °/0 wagowych poje-
dynczo lub w kombinacjach. - Wprowadzenie do
miedzi tych dodatk6w zgodnie z wynalazkiem, u-
mozliwia otrzymanie rozpylanego proszku o strze-
piastej, silnie rozwinietej powierzchni ziarn, cie-
zarze nasypowym od 2 do 4 gram6w na centymetr
szeScienny, charakteryzujgcego sie dobrg praso-
walnoSciag i spiekalno$cia.

Okazalo sie, ze przez wprowadzenie ceru, cyrko-
nu, rubidu, sodu, wapnia i ceru pojedynczo lub
w kombinacjach do roztopionej miedzi, obniza sie
znacznie jej napiecie powierzchniowe, co w efekcie
prowadz: do zmniejszenia pracy potrzebnej do roz-
pylania jak r6éwniez obnizania szybko$ci koagulacji
poszczegbdlnych czgstek miedzi, dzieki temu czgstki
te krzepng w postaci postrzepionej.

Stwierdzono, ze zastosowanie kombinacji dodat-
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2
k6w powierzchniowo aktywnych, daje w efekcie
ziarna o wyzszej strzepiastoSci miz w przypadku
zastosowania dodatkéw pojedynczych.

Stopienn strzepiastoSci proszku mozna ocenié na
podstawie jego ciezaru nasypowego, przy czym im
nizszy jest ciezar nasypowy, tym powierzchnia tego
proszku jest bardziej rozwinieta i w konsekwencji,
wieksza jest jego strzepiastosc.

Ponizsze przyklady przedstawiajg sklad chemicz-
ny proszku miedzi wedlug wynalazku.

Przyktad I
0,01°/0 wagowych wapnia
0,01°/0 wagowych cyrkonu
0,019, wagowych ceru
reszta miedz
Proszek ten posiada ciezar nasypowy 2,1 gramow
na centymetr szeScienny.

Przyktad IL
0,5% wagowych sodu
0,01°/0 wagowych ceru
reszta miedz .

Proszek ten posiada ciezar nasypowy 2,4 graméw
na centymetr sze§cienny. )
Przyktad IIIL
0,01°/0 wagowych sodu
0,01%, wagowych rubidu
reszta miedz . .

Proszek ten posiada ciezar nasypowy 3,0 gramy
na centymetr szeScienny.
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Przyktad IV.
0,5% wagowych wapnia
reszta miedz

Ciezar nasypowy tego proszku wynosi 3,5 grarnc’w{,
na centymetr sze§cienny %
Z powyzszych przykladéw, na podstawie wielko$ci*

cigzar6w nasypowych, wynika, Ze kombinacja do-
datkow powierzchniowo aktywnych powoduje wiek-
sze rozwiniecie powierzchni proszku a zatem wigk-
szg strzepiasto$é, niz w przypadku dodatkéw poje-

dynczych. Pod wplywem dodatkéw powierzchniowo °

aktywnych, wewnetrzna struktura miedzi nie ulega
w spos6b zauwazalny zadnym zmianom, to znaczy,
ze proszek wediug wynalazku posiada rozwinieta,
strzepiasta powierzchnie przy nie zmienionej w sto-
sunku do miedzi, strukturze wewnetrznej.

Proszek miedzi wedlug wynalazku, mozna przy-
kladowo wytwarzaé w ponizszy sposoéb.

Miedz katodowg roztapia sie w piecu i przegrze-
wa do temperatury 1250°C. Na 10 minut przed roz-
pylaniem do kapieli wprowadza sie rozdrobnione do-
datki powierzchniowo aktywne w ilo§ciach: 0,019
wapnia, 0,01 cyrkonu, 0,01/ ceru. Ciekly metal wle-
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wa sie do zbiornika urzgdzenia rozpylajgcego, skad
poprzez dysze rozpyla sie go sprezonym powietrzem
pod ciSnieniem 12 atmosfer, do osadnika wypelnio-
hego woda. Nastepnie proszek wyjmuje sie z osad-
nika, suszy i rozdziela na poszczeg6lne klasy ziarno-
we.

Zastosowanie wynalazku umozliwia otrzymanie
rozpylanego, strzepiastego proszku miedzi, zastepu-
jacego drogi proszek miedzi otrzymywany sposobem
elektrolitycznym. )

Dodatki powierzchniowo aktywne stosowane w
proszku miedzi wedtug wynalazku dodane do brazu.
lub zelaza, umozliwiajg réwniez wytwarzanie- roz-
pylanych, strzepiastych proszkéw tych metali.

Zastrzezenie patentowe

Rozpylany proszek miedzi, znamienny tym, ze za-
wiera w swoim skiadzie dodatki powierzchniowo ak-
tywne takie jak wapn, sod, cez, cer, cyrkon i ru-
bid w ilo§ciach od 0,01 do 0,5°/0 wagowych, pojedyn--
czo lub w kombinacjach.
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